
证券代码：001270                                      证券简称：铖昌科技           

浙江铖昌科技股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

编号：20230330 

投资者关系活动

类别 

√特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观  

□其他（请文字说明其他活动内容） 

活动参与单位 

东方阿尔法、中欧基金、工银瑞信、国寿资产、宝盈基金、

太平资产、大成基金、国寿安保、银华基金、人寿资管、

朱雀基金、浙商资管、长江资管、国君资管、中航信托、

杭银理财、天治基金、民生加银、泰信基金、惠升基金、

华富基金、海通证券、中金证券、中泰证券、长江证券、

东方证券、民生证券、广发证券、西南证券、中信证券、

浙商证券、招商证券、兴业证券、盛宇投资、光大证券、

俊腾投资、华安通信、神农投资、恒生前海、首钢投资、

上海聆泽、世诚投资、棣增投资、昊一基金、雷可澳投资、

四叶草资产、嘉沃投资、乐信投资、华夏未来资本、敦和

资管、瑞腾投资、开域资产、源峰资管、中大君悦、复霈

资产 

上市公司接待人

员姓名 

总经理：王立平 

副总经理、董事会秘书：赵小婷 

证券事务代表：朱峻瑶 

时间 2023 年 3 月 29 日、2023 年 3 月 30 日 

地点 公司会议室 

形式 现场调研 

交流内容及具体 一 、公司基本情况简介 



问答记录 公司主营业务为微波毫米波模拟相控阵 T/R 芯片（以

下简称“相控阵 T/R 芯片”）的研发、生产、销售和技术服

务，主要向市场提供基于 GaN、GaAs 和硅基工艺的系列化

产品以及相关的技术解决方案，是国内少数能够提供相控

阵 T/R 芯片完整解决方案的企业之一。目前公司产品已批

量应用于星载、地面、机载、车载相控阵雷达及卫星互联

网等领域。 

2022 年，公司整体经营业绩保持较好的增长趋势，实

现营业收入 27,778.84 万元，较上年同期增长 31.69%；实

现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

11,213.76 万元，较上年同期增长 6.34%；归属于上市公司

股东的净利润 13,274.95 万元，较上年同期 15,997.53 万元

有所下降，主要原因系 2021 年非经常性损益金额合计为

5,452.35 万元，其中包含当期收到的增值税退税 3,318.54 万

元，2022 年度非经常性损益为 2,061.18 万元所致。 

公司 2022 年度所得税费用为 947.26 万元，相比 2021

年度所得税费用-538.91 万元，同比增加 1,486.17 万元，主

要因公司享受重点集成电路设计企业所得税税收优惠

2021 年度免征所得税，2022 年度所得税税率为 10%所致。

剔除所得税费用的影响，公司归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润相比上年同期增长 20.02%。 

目前，公司已系统性掌握相控阵 T/R 芯片的核心技术，

促进了相控阵 T/R 芯片在相关领域的低成本、大规模应用。

公司将继续紧抓行业发展的契机，积极研发新产品、开发

新客户、拓展新业务领域。 

 

二、问答环节 

1、公司的研发投入逐年上升，如何有效布局？ 

答：近年来，公司不断加大研发投入，注重自主创新



及核心技术能力的提升，2022 年公司研发投入总额为

4,328.26 万元，较 2021 年度同比增长 45.29%，研发投入占

营业收入比例 15.58%。 

公司在研发投入的布局上主要分为两个方面，一方面

结合客户对芯片产品的功能和性能等需求，依托积累的技

术与经验，持续迭代升级已有产品系列，不断提升性能、

保持产品的技术先进性及成本优势，为下游应用提供更全

面、完整的产品解决方案；另一方面公司坚持技术引领方

向，重点把握市场发展趋势，在前瞻性技术应用领域进行

布局，加强技术预研产品的开发，提升产品应用性能等，

进一步提高产品的竞争力并为下游客户提升产品性能助

力。 

 

2、请介绍下公司产品的工艺情况以及产品特点？ 

答：公司产品主要包含功率放大器芯片、低噪声放大

器芯片、模拟波束赋形芯片及相控阵用无源器件等，产品

具备高性能、高集成度和高可靠性等特点。射频电路受限

于摩尔定律程度较小，强调的是高输出功率、高可靠性和

稳定性，公司产品的工艺制程属于成熟制程范围，能够提

供各典型频段的微波毫米波模拟相控阵系统芯片解决方

案。 

公司功率放大器芯片主要采用 GaAs、GaN 工艺，具有

宽禁带、高电子迁移率、高压高功率密度的优势，对于幅

相控制类芯片，公司研制的产品采用 GaAs 和硅基两种工

艺，其中 GaAs 工艺芯片产品在功率容量、功率附加效率、

噪声系数等指标上具备优势，硅基工艺芯片产品则在集成

度、低功耗和量产成本方面具备优势。 

 

3、请简要介绍公司生产的流程，产能扩充方面有什么

规划？  



答：公司产品生产流程主要包括晶圆流片、测试、划

片、捡片、取样、目检、复检等环节，其中晶圆的流片、

划片主要采用代工的模式完成，即公司将自主研发设计的

集成电路版图交由晶圆流片厂进行晶圆流片，经公司测试

后，再由划片厂进行划片。由此，公司在产能扩张上也更

灵活。 

基于发展战略和经营需要，公司自 2023 年起向杭州镓

谷科技有限公司租赁房屋建筑面积共计 6,751.75 平方米，

经营场所的扩充有利于公司产能及生产效率的提升，进一

步满足公司业务发展需要，同时公司加速扩充销售及研发

测试人员，为公司的长远发展提供人力资源保障；在设备

采购方面，2022 年公司采购设备金额为 7,187.97 万元，为

后续的产能扩充提供了研发测试储备，有利于进一步扩大

公司的研发及生产规模，满足公司业务快速发展需要。 

 

4、产品应用领域的拓展情况如何？ 

答：基于公司的技术积累和行业口碑的建立，与客户

合作关系日渐巩固，公司不仅拓展了在星载领域产品应用

的卫星型号数量，卫星互联网用相控阵 T/R 芯片也已进入

量产阶段，形成公司新的业务增长点。另外公司参与的多

个地面领域研制项目陆续进入量产阶段，为营收提供了有

力的支撑，机载、舰载等应用领域的产品数量亦有所增长，

产品结构逐渐丰富。 

 

5、公司在卫星互联网领域产品优势及进展？ 

答：公司积极把握行业发展趋势，领先推出星载和地

面用卫星互联网相控阵 T/R 芯片全套解决方案，研制的多

通道多波束幅相多功能芯片为代表的 T/R 芯片，在集成度、

功耗、噪声系数等关键性能上具备一定的领先优势，为进

一步扩大市场份额奠定坚实基础。目前，公司卫星互联网



相控阵 T/R 芯片产品已进入量产阶段并持续交付中。 

 

6、2022 年公司地面领域产品体量增速较快，请介绍

地面领域产品情况？ 

答：公司的地面产品主要以各类型地面雷达为主，具

有相控阵阵面大、T/R 通道数量多、探测距离远的特点，其

中公司新产品 GaN 功率放大器芯片已实现规模应用，GaN

功率放大器芯片具有体积小、宽禁带、耐高压、耐高温、

高功率密度等多方面优势，可满足高功率相控阵雷达的应

用场景。  

 

7、随着公司不断拓展应用领域，后续的毛利率情况如

何？ 

答：公司主营的相控阵 T/R 芯片产品为相控阵雷达的

重要组成部分，具有集成度高、结构复杂、性能参数指标

严苛等特征，毛利水平相对较高。 

公司不同应用领域产品的毛利率存在差异，2022 年度

毛利率的波动主要是因为公司的产品结构有一些变化。早

期公司星载相控阵 T/R 芯片销售占比较高，该领域具有系

统复杂、发射成本高、技术难度高、可靠性要求高和不可

维护等特征，因此产品也相应地具有高性能、高附加值的

特点。随着公司前期布局的各领域项目逐步量产，地面领

域产品快速起量，产品线逐渐丰富，综合毛利率虽有一定

的波动，但总体趋于稳定。 

 

 

关于本次活动是

否涉及应披露重

大信息的说明 

无 

活动过程中所使 无 



用的演示文稿、

提供的文档等附

件（如有，可作为

附件） 

 


